
附件1

湖南省首轮次工程流片芯片、首套件基础电子元器件产品方向征集汇总表

推荐单位：     （盖章）                                          联系人：       联系电话：

	序号
	企业名称
	产品名称
	产品类型
	细分类别
	关键性能指标
	主要功能及应用领域
	产品状态
	企业联系人及联系方式

	（一）首轮次工程流片芯片

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）首套件基础电子元器件

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
1.产品类型：首轮次工程流片芯片产品请选填数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片；首套件电子元器件产品请选填电路类、连接类、机电类、传感类、显示类、功能材料类、光通信类及其他类。
2.细分类别：根据产品类型选填细分类别，数字芯片选填通用处理芯片/存储芯片/片上系统（SoC）/微控制器（MCU）/可编程逻辑器件（PLD、PAL、GAL、FPGA）/专用集成芯片（ASIC）；模拟芯片选填分立器件芯片/电源电路芯片/滤波器芯片/信号发生器芯片/放大器芯片/射频芯片；数模混合芯片选填数模转换芯片/光电转换芯片/基带芯片/调制解调芯片/接口芯片/传感芯片/驱动芯片；电路类选填阻容感元件/频率元器件/集成电路/半导体分立器件及模块/电子防护器件；连接类选填光电连接器/光纤光缆/电气装备线缆/印制电路板/封装基板；传感类选填敏感元件/高端传感器/电声器件；功能材料类选填永磁元件/软磁元件/电子陶瓷元件；光通信类选填光通信芯片/光探测器/调制器芯片/激光器/高速驱动器放大器芯片；显示类选填液晶显示屏/等离子显示器件/有机发光二极管显示器件。未在上述类别里的产品，请参照产品行业标准规范填写细分类别。
3.关键性能指标：请填写产品的3-5项关键性能指标。

4.产品状态：请根据产品实际情况填写“研制中”或者“2022年已量产/已流片”。
附件2

湖南省首轮次工程流片芯片、

首套件基础电子元器件产品情况表
	企业名称
	（盖章）

	产品名称
	

	产品类别
	
	产品状态
	□研制中  □2022年已量产/已流片

	产品简介
	（简要介绍产品主要功能、应用领域、市场前景等情况，不超过200字）

	产品的主要性能指标

（3-5项）
	

	产品技术

水平
	(国际领先        (国内领先           (省内首创

	重要性与

必要性
	（简要描述该产品在技术创新、生产工艺、性能参数等方面的突破，对提升产业链供应链韧性和安全水平，支撑我省打造制造业高地重要意义等方面的内容，不超过200字）

	填报联系人：
	
	联系电话：
	
	电子邮箱
	


注：产品类别栏首轮次工程流片芯片产品请选填数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片；首套件电子元器件产品请选填电路类、连接类、机电类、传感类、显示类、功能材料类、光通信类及其他类。


